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Abstract (en)
The valve spring plate for motors, comprises a ceramic reinforced aluminum alloy with silicon carbide or corundum. The aluminum alloy has 10-45
vol.% of reinforcing material. An independent claim is included for a method for the production of valve spring plate.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Ventilfederteller für Motoren, der aus einer keramikverstärkten Aluminium-Legierung besteht sowie eine Verfahren zu
dessen Herstellung.
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